
模组型号

Ra-08-Kit 适合模组 Ra-08 封装

DIP-30 尺寸

25.40*48.26(±0.2)mm
天线形式外接 SMA
频谱范围

410~525MHz 工作温度

-40 ℃～85 ℃存储环境

-40℃~125℃,<90%RH
供电范围

供电电压 5V，供电电流>500mA
支持接口

UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/I2S/SPI/DAC
IO 口数量

I02,I04,IO5,l08,I09,I01l,IO14,IO15
串口速率

低速率串口，默认 9600 bpS
传输协议

LoRaWAN,LinkWAN SPI Flash 128KB


